SMD-TECHNOLOGIE m

Nutzentrennmaschine NTP-1
Zum abfalllosen Trennen von Reststegen gefraster Leiterplatten

Die pneumatisch betriebene Nutzentrennmaschine NTP — 1 wurde speziell
zum abfalllosen Trennen von Reststegen gefraster Leiterplattennutzen
entwickelt. Zwei exakt Gbereinander liegende Trennmesser, welche die
Leiterplatte nahezu spannungsfrei trennen ohne sich jedoch zu beriihren
(BeiBschneid-Verfahren), sind in hochprazisen Linearkugelumlauffihrungen
gelagert. Daher werden auch Bauteile, die mit der Leiterplattenkante
abschlieRen, nicht beschadigt.

Der geringfugig (0,05 mm) in die Leiterplatte versetzte Positionierstift
garantiert eine bindige Schneidkante ohne tberstehende Restanbindung.
Eine Nacharbeit der Leiterplattenkante entfallt.

Das Wechseln der fur unterschiedliche Frasbreiten geeigneten Messer und
das stufenlose Verstellen der Einhdngeaufnahmen ist problemlos und mit
minimalem Zeitaufwand zu realisieren.

Jahrzehntelange Erfahrung im Trennen von Leiterplattennutzen und héchste
Prazision bei der Fertigung gewahrleisten hohe Standzeiten und eine lange
Lebensdauer verbunden mit optimaler Funktionalitat.

Maschinenbeschreibung:

o stabiler, verwindungsfreier Aufbau in C-Bauweise

e minimaler Luftverbrauch

¢ gerauscharm durch Endlagendampfung

¢ nahezu erschiitterungsfreier Trennprozess

¢ Reinraum geeignet, da ungeélter Betrieb

o automatischer Wasserabscheider und Absperrventil

o stufenlose Druckregulierung iiber eingebautes Manometer
Auslosung iiber Fu3schalter
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Nutzentrennmaschine

Typ NTP-1
Schneiden der Messer
oberes Abwértshub des | bertihren sich wihrend
Trennmesser @SSers. | des Trennvorgangs nicht!
Reststeganbindung Saubere Trennkante, Leiterplattenabfall
Abfall dl Schnitt 0,05 mm wird nach auien
innerhalb der gedriickt.
Leiterplatte Leiterplatte. o ;
Leiterplatte ) Trennvorgang |
an Positionierstifte
anschlagen
Positionierstifte
unteres
Trennmesser

o Der zu trennende Leiterplattennutzen wird mit der Frasnut von oben iiber die
Positionierstifte eingehangt. Die Reststeganbindung soll hierbei mittig zu den
Trennmessern positioniert werden.

o Der Leiterplattennutzen wird mit beiden Handen waagrecht gehalten bzw. auf der
mitgelieferten Tischflache aufgelegt.

e Nur wenn der Leiterplattennutzen mit etwas Druck an den Positionierstiften anschlagt,
wird ein optimales Trennergebnis ohne iiberstehende Restanbindungen erreicht.

¢ FuBschalter betatigen.

o Achtung! Leiterplatte immer zur flachen, senkrechten Messerseite hin anschlagen lassen,
da sonst Spannungen auf die Leiterplatte iibertragen werden kénnen!

Technische Daten:

Abmessung: 360x140x310mm
nutzbare Tiefe: 225 mm

Gewicht: ca. 12 kg
Versorgung: Druckluft max. 6 bar
max. Leiterplattendicke: 2,0 mm (FR4-Material)
max. Hub: 4mm

Lieferumfang:

e Grundmaschine, betriebsbereit

o FulBschalter mit Verbindungsschlauch
e Standardtrennmessersatz, eingebaut

Technische Anderungen vorbehalten
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